
证券代码：605588 证券简称：冠石科技

南京冠石科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活

动类别

特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

现场参观 □战略发布会

□其他

时间 2025 年 5 月 14 日 14:00--15:45

地点 宁波冠石半导体有限公司会议室

上市公司接待

人员姓名

接待人员：董事会秘书：王顺利；宁波公司总经理：Mark；技术

顾问：陈新晋；证券事务代表：李蕾

参会名单：天风证券 骆亦扬；中信证券 俞腾；兴全基金 张荣

郞沐；苏州天琛投资 高超；财通证券 王雨然；中邮证券 翟一梦

投资者关系

活动主要内容

介绍

投资者到访公司全资子公司宁波冠石半导体有限公司开展实

地调研，参观了公司展厅及部分生产线，以现场会议的方式，与

公司进行沟通交流，主要内容如下：

1.公司基本情况介绍：

冠石科技成立于 2002 年，主营业务为半导体显示器件及特种

胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件包括偏光片、

功能性器件、信号连接器、液晶面板及生产辅耗材等，主要应用

于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等带

有显示屏幕的消费电子产品；特种胶粘材料包括胶带、搭扣、泡

棉、保护膜、标签等产品，主要应用于工业、轨道交通及汽车行



业。

公司聚焦显示行业，目前已与京东方、彩虹光电、华星光电、

富士康等国内外显示面板制造龙头企业建立了良好的合作关系。

公司通过“一大一小”的发展战略，其中“大”即布局大尺

寸屏幕相关产业，以超高清（4K/8K）、大尺寸液晶面板及大尺寸

偏光片为主导；“小”即布局小尺寸屏幕相关产业，以功能性器

件、上游核心材料为主导。

公司于 2023 年 5 月投资建设“光掩膜版制造项目”，通过本

次投资公司正式进军半导体核心材料领域。

2.公司 2024 年度和 2025 年第一季度的主要经营情况

2024 年度，公司实现营业总收入 1,359,074,542.15 元，比上

年同期增长 51.95%；实现营业利润-26,021,994.17 元，比上年同

期下降 147.65%；实现归属于母公司的净利润-15,455,120.37 元，

比上年同期下降 129.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润-24,749,185.01 元，比上年同期下降 153.49%。

2025 年第一季度，公司实现营业总收入 337,081,668.32 元，

比上 年同期 增长 22.32% ；实 现归属 于母公 司的 净利润

-9,364,254.04 元，比上年同期下降 189.55%；实现归属于上市公

司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,954,795.59 元，比上年

同期下降 234.90%。

2024 年增收不增利，主要因为（1）子公司宁波冠石光掩膜版

制造项目尚处于持续投入阶段，报告期内净利润相比上年亏损加

大。（2）受液晶面板整体行业的影响，公司液晶面板产线产能利

用率不足，期末对相关生产设备计提了减值准备。（3）半导体显

示器件产品销售毛利率下降。

2025 年第一季度利润同比下降，主要因为报告期子公司宁波

冠石尚未产生盈利。

3、目前宁波公司光掩膜项目的进展情况



公司全资子公司宁波冠石半导体有限公司与宁波前湾新区

2023 年 5 月签署《投资协议书》，投资建设“光掩膜版制造项目”，

该项目已于2023 年 10月份开工建设，至 2024年 1月底厂房封顶，

同年 7月首台电子束掩膜版光刻机顺利交付，10 月试产、送样及

认证。

2025年 3月 19日实现了55纳米光掩膜版交付及40纳米光掩

膜版生产线成功通线。这不仅是公司战略布局“一大一小一微”

全面落实的历史性重要里程碑，更是公司稳步迈入半导体行业高

精尖技术领域的新起点。公司将继续按照已有的工作计划，积极

推进各项生产工作。光掩膜版制造项目建成投产后，公司将成为

国内技术能力先进的独立光掩膜版生产企业，可填补国内先进制

程光罩空白，打破国外高端光掩膜版的垄断局面，提高我国半导

体光掩膜产业的安全和可控性。

4、公司作为第三方半导体掩膜版厂商的主要客户类型：

公司作为第三方半导体掩膜版厂商主要客户类型分为晶圆制造厂

商、芯片设计公司两大类。

5、目前国内半导体光掩膜版行业情况及市场售价：

在全球新一轮科技浪潮的推动下，半导体产业已成为绝大部

分新兴技术行业的支柱产业。根据 SEMI 等权威机构的数据，全球

半导体市场规模在过去几年中持续增长，预计在未来几年内仍将

保持强劲的增长势头。光掩膜版是半导体制造过程中不可或缺的

重要组件，用于将电路图案转移到硅片上。其质量直接影响芯片

的精度和性能，是半导体产业链中的关键材料之一。随着全球半

导体产业的快速发展，对光掩膜版的需求量不断增加。特别是在

先进制程芯片制造领域，对高精度、低线宽光掩膜版的需求尤为

迫切。据 SEMI 统计，全球半导体光掩膜版市场规模在过去几年中



持续增长，预计未来几年仍将保持高速增长。

半导体掩膜版行业具有显著的资本投入大、技术壁垒高、高

度依赖专有技术的特点。晶圆制造厂商自行配套掩膜工厂，主要

是出于制作能力的考量，但随着制程工艺逐渐成熟及第三方掩膜

版厂商的制作水平的不断提升，自建掩膜版工厂的诸多弊端逐渐

体现，如设备、人工投入巨大，生产环节过于复杂，成本过于昂

贵等。第三方半导体掩膜版厂商能充分发挥技术专业化、规模化

优势，具有显著的规模经济效应。在技术水平、产品性能指标符

合要求前提下，独立第三方掩膜版厂商对晶圆制造厂商的吸引力

不断增加。由于掩膜版承载着芯片设计方案和图形信息，涉及到

芯片设计公司的重要知识产权，第三方半导体掩膜版厂商作为芯

片设计与芯片制造的中间桥梁，能够更好地发挥信息隔离功能，

芯片设计公司更倾向于将芯片设计版图交给第三方掩膜厂进行掩

膜生产以保证自身的信息安全。随着技术水平不断提高，第三方

独立掩膜版厂商竞争优势将不断体现，市场份额将持续增加。

掩膜版的市场售价根据不同制程有不同的定价，成熟制程、

先进制程的掩膜版，每套的销售定价也会更高。

6.公司的技术研发能力？

公司在半导体光掩膜版制造领域已组建专业的技术团队，核

心骨干人员曾就职于业内知名光掩膜厂，在光掩膜版领域具有扎

实的技术研发能力以及丰富的生产制造经验。技术团队主要成员

均在半导体行业龙头企业工作多年，在半导体光掩膜版领域拥有

丰富的研发、生产、管理经验及行业资源，掌握了产品技术研发、

生产制造、质量管控等方面的大量 Know-How，具备较强的自主研

发能力，助力项目顺利落地。

8.光掩膜版的应用以及公司发展战略?

公司生产的半导体光掩模版还可广泛应用于高性能计算、人



工智能、移动通信、智能电网、高速轨道交通、新能源汽车、消

费类电子等产业涉及的半导体芯片制造领域，能够满足多类晶圆

设计、晶圆代工企业的采购需求，以及先进半导体芯片封装、半

导体器件等产品的应用需求。

公司深耕显示行业，未来将立足于现有业务，通过技术研发

创新、产品结构升级、销售渠道拓展等方式进一步做大做强半导

体显示器件主业。同时，公司将通过光掩膜版制造项目的实施正

式进军半导体上游原材料相关领域，新建成熟制程半导体光掩膜

版产能，在不断丰富自身产品矩阵的同时实现业务结构的全面升

级，打破现有业务的增长瓶颈，分散经营风险，增强公司的核心

竞争力和持续经营能力，为未来跨越式发展打下良好基础，符合

公司中长期发展战略。

附件清单 无

日期 2025 年 5 月 15 日


